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一、报告报价
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缺的重要决策依据。
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二、说明、目录、图表目录

       晶圆是指制作硅半导体电路所用的硅晶片，其原始材料是硅。高纯度的多晶硅溶解后掺入

硅晶体晶种，然后慢慢拉出，形成圆柱形的单晶硅。硅晶棒在经过研磨，抛光，切片后，形

成硅晶圆片，也就是晶圆。目前国内晶圆生产线以 8英寸和 12 英寸为主。 

       晶圆的主要加工方式为片加工和批加工，即同时加工1 片或多片晶圆。随着半导体特征尺

寸越来越小，加工及测量设备越来越先进，使得晶圆加工出现了新的数据特点。同时，特征

尺寸的减小，使得晶圆加工时，空气中的颗粒数对晶圆加工后质量及可靠性的影响增大，而

随着洁净的提高，颗粒数也出现了新的数据特点。

       中企顾问网发布的的《2022-2028年中国晶圆行业分析与投资战略报告》共九章。首先介绍

了晶圆行业市场发展环境、晶圆整体运行态势等，接着分析了晶圆行业市场运行的现状，然

后介绍了晶圆市场竞争格局。随后，报告对晶圆做了重点企业经营状况分析，最后分析了晶

圆行业发展趋势与投资预测。您若想对晶圆产业有个系统的了解或者想投资晶圆行业，本报

告是您不可或缺的重要工具。

       本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数

据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市

场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据

主要来自于各类市场监测数据库。

 

报告目录：

第一章 2020年国内外晶圆行业整体运行态势分析

第一节 2020年世界晶圆行业运行总况

一、全世界晶圆的产能

二、硅片市场的国际化和生产垄断化已经形成

三、硅片制造技术进一步升级

第二节 2020年中国晶圆行业的发展形势综述

一、中国晶圆稳步发展

二、中国晶圆产销回顾

第三节 2020年中国晶圆生产主要地区项目建设动态分析

一、涿鹿打造国内最大晶圆生产研发基地

二、青海晶圆产业化项目技术取得突破

三、亿元晶圆项目入驻杞县



四、青海聚阳能硅业年产3500吨晶圆项目开建

第四节 2020年中国硅单晶技术取得的重要进展

一、12英寸硅单晶生长技术已经成熟

二、有效控制原生颗粒缺陷形成

三、12英寸硅单晶抛光片加工技术成熟

四、外延优化衬底技术获得发展

第五节 2020年中国晶圆技术及生产设备分析

一、中国硅单晶生产设备发展现状

二、中国硅单晶生产设备技术取得重大突破

三、中国太阳能硅单晶生产设备发展分析

1、太阳能硅单晶生产设备销量直线上升

2、太阳能硅单晶生产设备发展水平亟待实质性提高

 

第二章 2020年中国晶圆行业市场发展环解析

第一节 国内宏观经济环境分析

一、GDP历史变动轨迹分析

二、固定资产投资历史变动轨迹分析

三、2021年中国宏观经济发展预测分析

第二节 2020年中国晶圆市场政策环境分析

一、晶圆、晶圆片加工贸易单耗标准

二、相关行业政策

三、法律法规

第三节 2020年中国晶圆市场社会环境分析

 

第三章 2020年中国晶圆行业市场运行态势剖析

第一节 2020年中国晶圆产业技术研究新进展

一、晶圆技术指标分析

二、晶圆加工成晶圆抛光硅片工艺流程

三、晶圆产业化节 能技术取得科技突破

第二节 2020年中国晶圆重点区域市场动态分析

一、宜昌南玻成功拉制出直径8英寸晶圆

二、肥东获晶圆技术新成果



三、榆林光伏产业第一根太阳能级晶圆下线

第三节 2020年中国晶圆产业项目研究

一、晶圆、单晶切片生产项目

二、晶圆中外合资项目

三、晶圆产业招投标分析

第四节 2020年中国晶圆产业热点问题探讨

 

第四章 2016-2020年中国晶圆制造所属行业数据监测分析

第一节 2016-2020年中国晶圆制造所属行业总体数据分析

一、2018年中国晶圆制造所属行业企业数据分析

二、2019年中国晶圆制造所属行业企业数据分析

三、2020年中国晶圆制造所属行业企业数据分析

第二节 2016-2020年中国晶圆制造所属行业不同规模企业数据分析

一、2018年中国晶圆制造所属行业不同规模企业数据分析

二、2019年中国晶圆制造所属行业不同规模企业数据分析

三、2020年中国晶圆制造所属行业不同规模企业数据分析

第三节 2016-2020年中国晶圆制造所属行业不同所有制企业数据分析

一、2018年中国晶圆制造所属行业不同所有制企业数据分析

二、2019年中国晶圆制造所属行业不同所有制企业数据分析

三、2020年中国晶圆制造所属行业不同所有制企业数据分析

 

第五章 2020年中国晶圆市场深度部析

第一节 2020年中国晶圆市场总况

一、晶圆加工企业规模及产能分析

二、晶圆的市场需求及增长情况

三、晶圆市场供需形势

四、信息家电和通信产品需求旺盛对晶圆市场的推动

第二节 2020年中国晶圆市场价格分析

一、中国晶圆重点区域市场价格走势

二、影响价格因素分析

 

第六章 2020年中国晶圆市场竞争格局透析



第一节 2020年中国晶圆行业竞争现状

一、品牌竞争分析

二、价格竞争分析

三、营销方式竞争分析

第二节 2020年中国晶圆行业集中度分析

一、市场集中度分析

二、生产企业的集中分布

第三节 2020年中国晶圆行业竞争中存的问题

第四节 2022-2028年中国晶圆行业竞争趋势分析

 

第七章 中国晶圆优势生产企业竞争力分析

第一节 浙江金瑞泓

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

第二节昆山中辰

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

第三节北京有研总院

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

第四节 中国电科46所

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

第五节 淮安德科玛



一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

第六节 华力微电子

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

第七节 北方华创

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

第八节 中微半导体

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

第九节 晶盛机电

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

第十节 盛美半导体

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

 

第八章 2022-2028年中国晶圆行业发展趋势与前景展望分析

第一节 2022-2028年中国晶圆行业发展前景分析



第二节 2022-2028年中国晶圆行业发展趋势分析

一、晶圆技术发展方向分析

二、晶圆技术与节 能趋势

第三节 2022-2028年中国晶圆行业市场预测分析

一、晶圆行业市场产量预测分析

二、晶圆行业市场销量预测分析

第四节 2022-2028年中国晶圆市场盈利预测分析

 

第九章 2022-2028年中国晶圆行业投资战略研究 ()

第一节 2020年中国晶圆投资概况

一、中国晶圆产业投资准入情况

二、国家扶持项目晶圆拉制项目

第二节 2022-2028年中国晶圆行业投资机会分析

一、晶圆重点区域投资潜力分析

二、与产业政策调整相关的投资机会分析

第三节 2022-2028年中国晶圆行业投资风险分析

一、宏观调控政策风险

二、市场竞争风险

三、技术风险

四、金融风险

第四节 投资建议
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